
2018年 11月 1日 

 

 

会員各位 

 

一般社団法人レーザプラットフォーム協議会 

レーザ加工管理技術者認証委員会 

委員長 中野 人志 

 

第２回レーザ加工管理技術者講習会のご案内 

 

 

拝啓 平素は一般社団法人レーザプラットフォーム協議会の活動にご理解を賜り、誠にあ

りがとうございます。 

 

さて、前回 10 月 26 日、27 日に開催いたしました、平成 30 年度レーザプラットフォーム

協議会「レーザ加工管理技術者講習会」が好評いただきましたので、「第 2回レーザ加工管

理技術者講習会」を下記の要領で開催いたします。 

 

「第２回レーザ加工管理技術者講習会」は、前回と同様にレーザ加工について自分で考え

られる「管理技術者」を養成するとともに、セミナー参加者間の連携関係を育てることを

目的として 1 泊 2 日のカリキュラムで、講師にどんな基礎的なことでもじっくりと質問し

たり、参加者間で自由な意見交換をしていただけることを目指します。 

 

なお、2級レーザ加工管理技術者を対象としておりますが、もう一度基礎から知識を見直し

たい方も大歓迎でございます。 

 

敬具 

 

記 

 

日  程：平成３０年１２月１４日（金）、１５日(土) 

 

場  所：12月 14日：近畿大学 東大阪キャンパス３８号館３F S３１５号室 

12月 15日：東大阪石切温泉ホテルセイリュウ(予定) 



募集人員：8名（申込先着順で定員になり次第締め切らせていただきます） 

 

費  用：５万円（消費税、宿泊費込み） 

 

申込締切日：11月 30日 

 

お申し込み先：一般社団法人 レーザプラットフォーム協議会 事務局  

         参加申込書にご記入の上、以下のメールにご返信お願い致します。  

         E-mail:info@laser-platform.com 

 

振 込 先：振込先銀行 三菱 UFJ銀行 

      支店    阿倍野橋支店 

      口座番号  普通００６６７３２ 

      口座名   一般社団法人レーザプラットフォーム協議会  

            （振込手数料は貴殿のご負担でお願い致します。） 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@laser-platform.com


プログラム(予定) 

 

12月 14日（金） 

13:00委員長挨拶 

１．光／レーザの基礎：津山（近大）：テキスト 

 レーザ加工に必要な最低限の基礎知識 

14:00 

２．レーザ加工の基礎：阿部（阪大）：テキスト 

 レーザ熱加工に必要な最低限の基礎知識 

15:00 

３．エキスパートによる加工実例の紹介Ⅰ焼き入れ：後藤（富士高周波）：テキスト 

 レーザ焼き入れを例としたレーザ加工の考え方 

16:00 

４．エキスパートによる加工実例の紹介Ⅱ微細溶接：平永（三郷金属）：テキスト 

 薄板のレーザ溶接を例としたレーザ加工の考え方 

17:00 

移動 

20:00 

５．懇親会＆なんでも質問会 

 自由な雰囲気で、どんな恥ずかしい質問でも OK 

 

12月 15日（土） 

9:00 

６．レーザ安全：石場（山本光学）：テキスト 

 レーザ安全はまず自分のために 

10:00 

７．レーザ加工の基本的考え方（全員で考える）：司会：佐藤（阪大） 

 中野（近大）、阿部（阪大）、後藤（富士高周波）、石橋 (PCL)、平永（三郷金属）、 

石場（山本光学）、津山（近大） 

 レーザ加工の応用開発について全員で考える 

12:00 

委員長挨拶、解散 

 

注 2級レーザ加工管理技術者適格性証明のための講習会で、受講すれば「2級レーザ加工

管理技術者適格性証明書」を発行いたします。 

 


